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Ritter Elektronik steigt in EMS ein

Die Ritter Elektronik GmbH entwickelt und produziert seit mehr als 40 Jahren Elektronikkomponenten und
-systeme. Das Remscheider Unternehmen steigt nun in die serienmaRige Auftragsfertigung ein.

EMS ,,Diese Erfahrung und Kompetenz setzen wir nun auch fiir serienmégige Auftragsfertigungen von elektronischen
Baugruppen, Komponenten und Systemen vom Prototyp bis zu Losgréen von 100.000 Stiick ein”, erldutert Dr. Uwe Baader,
Geschéftsfiihrer bei Ritter. Dabei geht das Angebot weit Uiber die eigentliche Produktion hinaus.

Das Leistungsangebot in der Flachbaugruppenbestiickung umfasst sowohl die automatische als auch die manuelle Bestlickung,
wahlweise fir SMD-Baugruppen oder Durchsteckmontagen (THT). ,,In der Fertigung kommen ausschlief3lich hochwertige
Komponenten zum Einsatz. Durch eine weltweite Beschaffungslogistik kdnnen wir eine kostengiinstige Bauteilebeschaffung
anbieten”, erklart Herr Baader.

Die SMD-Bestiickung erfolgt auf drei Fertigungslinien, auf welchen alle gédngigen Bauteile, wie beispielsweise Chips der
BaugroRe 0201, Fine Pitch 0,4 mm und BGAs auf die Flachbaugruppen aufgesetzt werden kénnen. Zwei SMD-
Pastendruckautomaten bereiten die Leiterplatten fiir die Bestilickung je nach Kundenwunsch bleifreier oder bleihaltiger
Lotpaste vor. AnschlieBend sorgen insgesamt sechs Bestlickungsautomaten innerhalb der drei Produktionslinien fur eine
zligige und exakte Positionierung der Bauteile auf den Leiterplatten.

Die L6tung geschieht in drei Reflow-Ofen innerhalb der drei Produktionslinien. Die Flachbaugruppen werden nach der SMD-
Fertigung mit einem automatisch-optischen Inspektionssystem (AOI) der Firma Viscom vom Typ S6055 tberprift.

Fur die THT-Bestlickung stehen neben dreizehn halbautomatischen Royonic-Tischen fiir die Handbestlickung ein Axial- und
ein Dual-In-Line-Besttcker (DIL) zur Verfiigung. Gelétet werden die Bauteile auf zwei Lotlinien. Die Wellenlétanlagen kénnen
Leiterplatten bis zu einer Breite von 300 mm unter Stickstoff verarbeiten, wobei auf einer Létanlage RoHS-konforme bleifreie
Lotmittel eingesetzt werden, die zweite Wellenlétanlage wird mit bleihaltigem Lot betrieben. Fir ein gefordertes Coating der
Komponenten werden entweder Lack oder Silikon verwendet, der Vorgang selber wird auf im Hause erstellten Vorrichtungen
durchgefihrt.
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